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投资者关系

活动类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □电话会议

□其他

参与单位名称

及人员姓名

天风证券：莫然

西南证券：邰桂龙、周鑫雨

华源证券：王月瑶

时间 2026 年 3 月 18 日

地点 国机精工会议室

上市公司接待

人员姓名

董事会秘书：赵祥功

投资者关系助理：汪智婷

投资者关系活

动主要内容介

绍

一、公司情况介绍

（一）公司概况

国机精工的历史，可追溯至 1958 年成立的洛阳轴承研究所和郑

州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上市。轴研所是中国轴承行

业唯一的国家级综合性研究机构、我国航空航天轴承领域的主要配套

单位。三磨所是中国超硬材料行业唯一的国家级综合性研究机构，主

导制定了中国超硬材料行业的绝大部分技术标准。在半导体领域，三

磨所成功打破国外巨头对陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、划片刀、

封装刀、减薄砂轮等关键耗材的长期垄断。

（二）经营情况

公司业务基本盘由轴承及超硬材料两大板块构成。轴承业务主要

分为特种轴承、风电轴承和精密机床轴承。航天领域产品覆盖卫星用

轴承组件及火箭燃料涡轮泵轴承，主要客户为国内主流的卫星、火箭

制造公司（含民营）。

超硬材料业务分为六大业务板块，原料辅材、关键装备、金刚石



结构化应用、金刚石功能化应用、培育钻石新消费和检测服务，利润

主要来源于金刚石结构化应用，产品广泛应用于半导体、汽车、光伏

等领域。半导体行业的爆发带动金刚石结构化应用业务快速成长，主

要竞争对手为国际企业。在半导体国产化浪潮下，公司将持续巩固技

术引领地位，助力实现关键耗材的替代。

（三）未来展望

金刚石功能化应用加速突破，以 2025 年千万级收入为起点，重

点推进金刚石散热商业化落地、光学级金刚石大尺寸制备及应用，以

及第四代半导体材料研发，持续打造国家战略科技力量。

轴承领域着力提升航天轴承的产能和智能化转型，满足配套商业

航天重点主机需求。

二、交流环节

1.问：请介绍一下公司的金刚石散热业务。

答：金刚石产业目前主要分为结构化应用和功能化应用两大方

向，其中功能化应用包括散热片、光学窗口片等，金刚石散热未来有

望应用于芯片制造领域，但现阶段仍处于产业化萌芽期。该领域因人

工智能发展带来的高散热需求而受到关注，可能推动金刚石从“可选”

转变为“必选”材料。

公司基于行业长期发展趋势，2015 年开始布局金刚石功能化应用

方向，选择 MPCVD 法作为技术路线，该路线的优点一是生成的金刚石

片品质高，二是兼容性强，MPCVD 路线兼容的产品线范围较多，可生

长散热片、光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。

公司自 2023 年开始在散热和光学窗口实现部分收入，2025 年超

过 1000 万元，目前应用领域主要是非民用领域，民用领域处于国内

头部厂商进行产品测试阶段，如果进展顺利，预计年内可出测试结果。

2.问：公司超硬材料业务情况如何？

答：公司超硬材料磨具产品主要应用于半导体、汽车、光伏等领

域，产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国

企业。

3.问：公司机器人轴承业务进展如何？

答：公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，未来重

点聚焦高附加值产品，如交叉滚子轴承等。



4.问：公司供应链管理与服务业务持续收缩的原因是什么？

答：公司秉持聚焦主责主业的发展原则，对供应链管理业务进行

主动战略性收缩，该业务后续不再作为公司的发展方向。
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